LEITERPLATTEN IN FORM GEBRACHT

Mit dem erweiterten Standardmodell DIADISC 4200 der Firma Mutronic
lassen sich nun aulRer prazisen Trennschnitten, auch Fras- und Schleif-
arbeiten an Leiterplatten, sowie anderen GFK bzw. CFK Teilen vornehmen.
Eine spezielle Sondertrennscheibe, welche seitlich mit segmentférmigen
Diamantflachen belegt sind, kann man beliebig breite Aussparungen,
Kodierschlitze, oder eckige Ausschnitte in Sekunden vornehmen.

Die kleine Allround-Trenn-Frase misst nur 410 x 303 mm und lasst sich

so selbst auf kleinen Werkbanken, oder Labortischen betreiben.
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